


  

二、募集资金存放与管理情况 

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规

则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规

和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管

理制度”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。 

根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有

限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）

三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家

银行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别签订了《募集

资金专户存储三方监管协议》。以上三方监管协议主要条款与上海证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异。 

根据《管理制度》，募投项目实施单位之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简

称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立的募集资金专项账户，亦由公司与长电宿

迁、浦发江阴及海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协

议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 

截至2023年6月30日止，各方均按协议规定履行相关职责。 

截至2023年6月30日止，募集资金存储情况如下： 

单位：人民币万元 

开户银行 专户银行账号 期末余额 备注 

上海浦东发展银行股份有限 

公司江阴虹桥路支行 

92030078801200000617 369.48 募集资金专户 

92030078801800000622 4,340.02 募集资金专户 

交通银行股份有限公司江阴

高新区支行 
393000686013000142609 443.70 募集资金专户 

招商银行股份有限公司江阴

支行 
510900010010207 13,988.17 募集资金专户 

合计 19,141.37  

注：上述期末余额含利息收入及理财收益，不含暂时补充流动资金、现金管理金额。 

 

三、2023年上半年度募集资金实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

2023年上半年度，募投项目共使用募集资金7,669.49万元人民币，其中“年产36



  

亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”使用募集资金2,503.07万元人民币， “年

产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金5,166.42万元人

民币。 

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金236,454.12万元人民币，其中“偿还

银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金146,599.44



  

同意公司使用闲置募集资金不超过4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事

会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部

分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以闲置

募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对上述闲置募集资金暂时补

充流动资金发表了无异议的专项核查意见。截至2022年4月20日，上述暂时用于补充

流动资金的19亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户。 

公司于2022年4月29日召开第七届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于

使用公司部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金

投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金，使

用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证在本次补充流动资金

到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。公司全体独立董事、公司监事会均

同意公司实施以闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，保荐机构海通证券也对本次

闲置募集资金暂时补充流动资金发表了无异议的专项核查意见。 

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第一次临时会议





  

浦发银行 结构性存款 25,000.00 3.24% 2022.10.20-2023.2.1 25,000.00 229.50 

交通银行 结构性存款 20,000.00 3.04% 2022.10.28-2023.2.1 20,000.00 159.91 

浦发银行 结构性存款 25,000.00 2.85% 2022.11.22-2023.2.22 25,000.00 178.13 

浦发银行 结构性存款 10,000.00 2.85% 2022.11.25-2023.2.24 10,000.00 71.25 

交通银行 结构性存款 20,000.00 3.04% 2022.11.30-2023.4.20 20,000.00



  



 

 

附表 

 

募集资金使用情况对照表-2021 年非公开发行 A 股股票 

 金额单位：人民币万元 

募集资金总额 496,599.44
注 1
  本期投入募集资金总额  7,669.49 

报告期内变更用途的募集资金总额 -  

 累计投入募集资金总额  236,454.12 累计变更用途的募集资金总额 -  

累计变更用途的募集资金总额比例 -  

承诺投资项目 

是 否 已 变

更 项 目

（ 含 部 分

变更） 

募集资金承

诺投资总额  

调整后投资总

额  

截至期末承

诺投入金额

（1） 

本期投入金

额  

截至期末累

计投入金额

（2）  

截至期末累计投

入金额与承诺投

入 金 额 的 差 额

（3）=（2）-（1）  

截 至 期 末

投 资 进 度

(%)（4）

=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实

现的效益 

是 否 达

到 预 计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目       

 

  

  

          

年产 36 亿颗高

密度集成电路及

系统级封装模块

项目 

否 266,000.00 266,000.00 266,000.00 2,503.07 39,738.40 (226,261.60) 14.94% 预计 2023 年
注 2 

不适用
注 3
 不适用 否 

年产 100 亿块通 否 84,000.00 84,000.00 84,000.00 5,166.42 50,116.28 (33,883.72) 59.66% 预计 2023 年
注 2
 不适用

注 3
 不适用 否 



 

 

信用高密度混合

集成电路及模块

封装项目  

偿还银行贷款及

短期融资券 

否 150,000.00 146,599.44
注 4
 146,599.44 0.00 146,599.44 0.00  100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

合计   500,000.00 496,599.44 496,599.44 7,669.49 236,454.12 （260,145.32） 47.61%         

未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）  不适用
注 2
  

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用  

募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容  

项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用  

募集资金其他使用情况 不适用  

注 1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。 

注 2：项目建设可能延期完成。 

注 3：项目尚在建设过程中。 

注 4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。 

 


